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摘要(译)

本实用新型公开了一种医用超声耦合剂的保温套，由保温套基材缝制构
成，保温套基材由上、下层面料和在上下层面料之间铺设保温材料组
成，基材对折叠缝制成四周边缝合成一袋体，袋体上间隔缝扎数行间隔
线，两条间隔线之间形成一小袋，袋体的左右侧边缘处分别设有相应的
尼龙搭扣，袋体通过尼龙搭扣搭接而形成与医用超声耦合剂包装瓶瓶体
相匹配的无底层的圆形保温套。所述保温材料，铺设的保温材料为棉絮
或合成纤维棉絮，填充在袋体的两条间隔线之间形成的小袋内的发热材
料为氧化铁发热材料。本实用新型具有结构简单，价格低廉，易于加工
制作，体积小，重量轻，使用方便，可拆洗的优点。在春秋特别是寒冷
的冬季使用时对耦合剂具有保温的有益效果。
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